
2021 HPLPB 

第二届全国强激光与粒子束前沿学术研讨会 

第一轮通知 

 

由《强激光与粒子束》期刊、《极端条件下的物质与辐射》期刊编委单位共同发起，“第

二届全国强激光与粒子束前沿学术研讨会”定于 2021 年 6 月 27~29 日在深圳市召开，会议

旨在交流我国高能激光与粒子束技术领域理论、实验与应用研究的最新成果和研究进展，为

相关领域的研究团队和科研人员搭建高层次学术交流平台。会议与“世界激光制造大会

（www.world-laserconference.com）和“第十五届深圳国际激光与智能装备、光电技术博览

会（www.laserfair.cn）”同期召开。诚邀相关领域的科研团队及编委会单位组织征稿和参会。

会议信息通知如下：  

一、会议主题：强激光物理与技术 

二、会议组织 

指导单位：中国核学会 

主办单位：《强激光与粒子束》编辑部、《极端条件下的物质与辐射（MRE）》编辑部 

承办单位：中国工程物理研究院激光聚变研究中心等离子体物理重点实验室 

协办单位：高能激光科学与技术重点实验室 

激光与物质相互作用国家重点实验室 

华中科技大学激光加工国家工程研究中心 

深圳市智造激光技术研究院 

三、会议日期：2021 年 6 月 27 日-6 月 29 日（6 月 26 日报到） 

（1）2021 年 6 月 27 日-6 月 28 日，主会场会议（酒店，待定） 

（2）2021 年 6 月 29 日，深圳国际会展中心，宝安新馆分会场：“世界激光制造大会”、

“第十五届深圳国际激光与智能装备、光电技术博览会”、“2021 激光物理与技术应用

峰会”。 

四、会议征稿方向 

（1）高功率/高能激光、超短超强激光；化学激光、自由电子激光；固体激光，光纤激光，

半导体激光；碱金属激光。 

http://www.world-laserconference.com/
http://www.laserfair.cn/


（2）激光与材料相互作用。激光等离子体物理。强激光驱动粒子加速及新型辐射源。 

（3）自适应光学、非线性光学；激光光束控制与传输。  

（4）先进光功能材料与器件、薄膜及应用。 

（5）激光制造、激光探测与激光成像，激光应用技术。 

（6）其他相关前沿交叉科学。 

五、征稿启事 

本届大会设大会主旨报告、大会邀请报告、口头报告、张贴报告，会议在全国范围内向

相关领域的高等院校、科研院所、企事业单位征集论文，并在会后将投稿论文推荐至《强激

光与粒子束》以专辑或专栏形式发表。 

1. 会议投稿请在会议网站在线提交论文。投稿必须提供 word 格式的全文/摘要，全文

提交截止日期为 2021 年 6 月 1 日。请尽量提交论文全文。 

2. 投稿论文必须是未公开发表过的论文，不得涉及国家秘密，提交时应提供所在单位

保密审查证明，请将保密审查证明的电子版放在论文全文的最后一页。如果论文同时投期刊

发表的，保密审查证明上请写明可以在期刊上公开发表。 

3. 文稿要求论点明确，论据充分，论述简练，引证准确，数据图表清晰，一般不超过

8000 字，摘要 200~300 字，关键词 3~6 个。论文格式请参考《强激光与粒子束》网站“投

稿指南”论文模版编写。 

5. 未尽事宜将在后续通知中明确。敬请关注会议网站、会议微信群获取会议和投稿的

最新消息。 

六、会议日程和同期展会 

时间 事项 地点 

6 月 26 日 09:00—21:00 会议报到 酒店大厅 

6 月 27 日 08:30—17:30 
会议开幕式、大会主旨报告、邀请报告、

口头报告。 

酒店 

6 月 28 日 08:30—17:30 口头报告、张贴报告 酒店 

6 月 29 日 
08:30—12:00 

“世界激光制造大会”、“第十五届深圳

国际激光与智能装备、光电技术博览

会”开幕式  

深圳市国际会

展中心（宝安

新馆） 

14:00—16:00 2021 激光物理与技术应用峰会 



同期展会（2021 年 6 月 29 日~7 月 1 日） 

（1）“世界激光制造大会（www.world-laserconference.com） 

（2）“第十五届深圳国际激光与智能装备、光电技术博览会（www.laserfair.cn）” 

七、会务费 

会议代表注册费用为 2000 元/人，学生参会代表册费为 1600 元/人。 

大会委托会务公司协办会务工作，会务费开票单位见第二轮会议通知。 

八、会议展览和赞助 

会议期间主会场酒店设置厂企商展区，搭建与科研一线人员交流和产品展示区域，欢迎

相关企事业单位参展，详情联系会议秘书处王涛。 

九、会议网站和重要日期 

投稿截止日期：2021 年 6月 1 日；会议录用通知日期：2021 年 6月 5日 

会议网站：www.HPLPB.com.cn；会议邮箱：HPLPB@caep.cn， 

第二轮会议通知适时发布。 

十、会议秘书处： 

会务联系：王涛（08162485753，13183431142 微），杨思谦（08162481486）。 

论文投稿咨询：刘玉娜（08162496330，18190641027 微）。 

 

                    

2021 年 3 月 15 日                      2021 年 3 月 15 日 

    

 

 

 

http://www.world-laserconference.com/
http://www.laserfair.cn/
http://www.hplpb.com.cn/
mailto:HPLPB@caep.cn

